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MIEKKI LUT NA OSNOWIE OLOWIU

Prrednicter wynalazku Jjest miekki lut na osnowie oXowiu charalrteryzujacy sis dobrymi
wXasnodciani lutowvmiczymi i wytrzymaesSciowymi oraz wyscks odporroécia na korozje, przezna-
czony do miekkiego lutowania miedzianych lub monelowych doprowadnikéw pradu z trzonkami i

prytkemi stvkowyni zaréwek posiadajacych oprawke z mosiadzu lub innych stopdw na osnovie mie=-

Do miekkiego lutowenia doprowadnikéw pradu w zaréwkach stosuje sie¢ luty Pb-Sn, przy czym
najczescie] stosowany bywa stop PbSn20Sb1 zawierajacy, zgodnie z polskg norms PN-76/M-€39400,
wagowo: 19+20% Sn i ©,8#1,2% Sb, reszte stanowi Pb,

~ Innym, czgsto stosowanym do lutowania zardéwek, spoiwem jest mickki lut PbSn10, zawiera-
jacy zgodnie z polsks rormag PN=76/M=€9400 9:10% wagowych Sn, reszt¢ stanovwi Pb,

Znany ze zgloszenja patentowego nr P, 233161 miekki lut na osnowie oXowiu zawiera wagowo
10+185 €3, 0,05+0,4% Az, 0,001+0,35 Mg, a z kolel znany ze zgloszenia patentcwego nr P, 233159
miekki lut na osnowie otowiu zawiera wagowo 10+18% cd, 0,1+0,45% Sn, 0,05+0,4% Ag i 0,001%0,3%

Mg.

Stop PbSn20Sb1 posiada stosunkowo szeroki zakres temperatury krzepniecia, co powoduje
zbyt szerokie rozplywanie sig¢ tego stopu po lutowanym materiale, a w konsekwencji utrudnia
calkowite pokrycie cieklym stopem korica drutu doprowadnika pradu i utworzenia purktowego po-
taczenia., Ponadtc niska temperatura solidus tego spoiwa spravia, Ze gdy temperatura pracy
zarévki osigga okolo 150°C, szczegblnie w przypadku-Zaréwek wyzszej mocy, to zigcza lutowane
pracujac w poblizu granicy rozlutowalnosci, ulegaja silmemu utlenianiu, co w konsekwencji
prowadzi do znacznego skrécenia zywotnoici eksploatacyjnej zardwki.

Z kolei lutowanie spoiwem FbSn10 posiadajgcym wysoks temperature likwidus, powoduje pe-
kanie szklanych baniek zaréwek wynikajace z bezpodredniego ich sgsiedztwa z lutowanym ztg-
czer trzonka Zardwki,

Znany ze zgtoszenia patentowego nr P, 233 161 miekki lut uzywany jest najczesciej do
lutowania mosieznych badz stalowych elementéw wymiennikéw ciepta. Stop ten nie nadaje sig do
stosowania do lutowania zardéwek. Podobnie negatywnie v prébach lutowania zaréwek oceniono
miekki lut znany ze zgloszenia patentowego nr P. 233 159. ’
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Zgodnie z wynalazkiem, miekki lut na osuowie olowiu zawlerajacy kadm i magnez, charakte=
ryzuje sie tym, Ze zawiera dodatkowo séd, przy czym zawartosé wagowa sodu wynosi 0,0013:0,7%,
kadmu 6+20%, magnezu 0,001+0,3%, reszte stanowl oléw, Korzystnie wagowa zawartosé sodu wyno-
si 0,008+0,22%, .

Migkki lut wedtug wynalazku posiada dobre wtasnoici lutownicze w odniesieniu do stopéw
na osnowié miedzi. Jego temperatura ‘topnienia lezy w zakresie 248°C+270°C, co pozwala
uzyskaé wyjatkowo korzystna odpornosé termiczng lutowanych zraczy zardwek i nie stwarza moz-
liwosci nadtopienia bgdZ pekniecia szklanej bariki 2ardwki podczas lutowania, Ponadto migkki
lut wedtug wynalazku posiada dobre wtasnosci wytrzymatosciowe w temperaturach podwyZszonych.
Ponizej podano przyktad stopu wedtfug wynalazku.

Przyk2ad: Migkki lut na osnowie otowiu zawiera wagowo: 14% kadmu, 0,06% magnezu,
0,20% sodu, reszte stanowi oléw, YWytrzymaroié ztacza mosieznego lutowanego tym spoiwem wyno-
si 44 Mpa.

Zastrzez2zenla patentowe

1. Migkki lut na osnowie olowiu zawlerajacy kadm i magnez, znamienny tyan,
2e zawiera dodatkowo séd, przy czym zawartogé wagowa sodu wynosi 0,001+0,7%, Kadmu 6&20%,
magnezu 0,001%0,3%, reszte stanowi otdw.

2, Migkki lut wedtug zastrz. 1, znamienny tym, 2e zawiera 0,008:0,22% wa-
gowych sodu, '
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